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	课程名称： DSP系统设计
	课程类别（必修/选修）：选修
	课程英文名称：DSP System Design
	总学时/周学时/学分：32/2/2
	其中实验/实践学时：8
	先修课程： C语言程序设计、微机原理与单片机技术、数字信号处理、汇编语言
	后续课程支撑： 嵌入式系统设计原理、毕业设计
	授课时间： [1-8]周 周三 3-4节、周五 3-4节
	授课地点：6F-304
	授课对象： 2021自动化1-2班
	开课学院： 电信工程与智能化学院
	任课教师姓名/职称： 郭芳/讲师、雷瑞庭/实验师
	答疑时间、地点与方式：
	1.每次上课的课前、课间和课后，采用一对一的问答方式；
	2.习题课，在6F-304采用集中讲解方式答疑。
	课程考核方式：开卷（√）闭卷（）课程论文（）其它（ ）
	使用教材：
	1、汪春梅，孙洪波编著.TMS320C55x DSP原理及应用（第六版）.北京：电子工业出版社，20
	教学参考资料：
	1、胡剑凌,曹洪龙,邵雷,耿相铭. DSP技术原理与应用系统设计.科学出版社,北京：2018；
	2、张雄伟,杨吉斌,吴其前等.DSP芯片的原理与开发应用（第五版）.北京：电子工业出版社,2016；
	3、俞一彪,曹洪龙,邵雷.DSP技术与应用基础（第二版）.北京：北京大学出版社.2014；
	4、彭启琮,李玉柏,管庆. DSP技术的发展与应用（第三版）[M]. 高等教育出版社, 2013.
	课程教学目标
	支撑毕业要求指标点
	毕业要求
	1-3能将计算机软件和专业知识用于推演、分析控制工程问题，寻求解决方法。
	1  工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于工程实践，并能解决智能制造自动化技术领域
	5-1掌握解决智能制造自动化技术领域复杂工程问题所需的软硬件平台、现代电子仪器设备和信息技术工具的使
	5 使用现代工具：能够针对智能制造自动化技术领域的复杂工程问题，选择、使用和开发恰当的软硬件平台、现
	9-2能够独立开展工作，又能与团队成员进行合作，具有组织、协调和管理的能力。
	9 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中，理解并承担个体、团队成员以及负责人的角色。
	重点：掌握ICETEK-VC5509-A板上指示灯、拨码开关扩展原理；熟悉在C语言中使用扩展的控制寄
	难点：完成DSP芯片扩展Flash的烧写。
	目标一
	目标三
	大纲编写时间：2024年 2月 28日
	系（部）审查意见：

